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摘要(译)

连接到超声诊断设备的超声探头包括用于将电信号和超声波彼此转换的
声学元件，电连接到声学元件的电信号处理电路，用于存储声学元件和
电信号的壳体处理电路，用于将声学元件电连接到电信号处理电路的声
学元件板，以及分隔部分，该分隔部分布置成与壳体接触并分离声学元
件和电信号处理电路。在由分隔部分隔开的壳体中的声学元件侧上的空
间填充有导热率低于用于形成壳体的内壁表面的材料的导热率低的第一
材料。因此，可以更有效地散发由诸如电信号处理电路的电路单元产生
的热量。
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